NeUA.SEUC.TC.006-20

JEKJIAPAILA ITPO BIAITOBIAHICTD

1. Papioobnamnanus: GSM900/1800, UMTS, LTE (E-UTRA Band 3, Band 7) WI-FI (IEEE 802.11
(a/b/g/n/ac), Bluetooth (IEEE Std 802.15.1), NFC, GNSS, FM Receiver.

(8upib, mun, Homep napmii yu cepilinuil Homep)

2. ToBapuctBO 3 oOMeskeHO10 BianoBiganbHicTioO «Camcynr Enexrponike Ykpaina Kommauni» (Byn. JIba
Tonctoro, 6yn. 57, 01032, m. Kuis, Ykpaina; kon €APIIOY 36048094, ten. +380(44) 390-53-33)

(HaiimenysanHa ma adpeca 8upobHUKa abo 11020 YNOBHOBANCEHO20 NPEOCMABHUKA,

3. s nexyiapanisi BiAnoBixHOCTi BHAAaHA miJg 0coOMCTY BiiNOBiqabHICTL BHPOOHHKA,

4. O6’ext nekmnaparii:

Hazea obnaonanns: Papioresiedon cuctem CTiIbHHKOBOIO 3B’ SI3KY;

Mooenn: SM-M215F/DSN;

3apsonuii npucmpiii mooenv: EP-TA200;

Topeosenvna mapra: SAMSUNG;

Bupobnux: «Samsung Electronics Co., Ltd.» (129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677,
Republic of Korea) / «Camcynr Enexrponike Ko., JIta.» (129, Camcynr-po, Yentonr-ry, CyBon-ci, ['yeoHri-zo,
16677, Pecriybnika Kopes);

Micye supobrnuymsa:

«Samsung Electronics Co., Ltd.» (#94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Gyeongbuk-Do, 730-350, Republic of Korea)
/| «Camceynr Enexrponike Ko., JIta.» (#94-1, Imcy-Ilonr, I'ymi Citi, I'yen6yk-Jlo, 730-350, Pecrybnika Kopes);
«Samsung Electronics Vietnam Co.Ltd.» (Yenphong 1-I.P, Yentrung Commune, Yenphong Dist., Bacninh
Province, Vietnam) / «Camcyur Esexrponike B’ernam Ko., JIta.» (Yenxonr 1-LITi, Yentpaur Komion, Yenxonr
[LiCT Bathx [TpoBuHu, B’ emaM), «Samsung Electronics Viet Nam Thai Nguyen» (Yen Binh Industrial paxk

MHL(MHmH%IplmaM,,ﬂQHE llQH,fKQMb&H on VYen Mictpikt, Txai Enryen IlpogiHie,

B’ernam); «Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd» (No 9 WeiSi Road, Micro-Electronics Industrial
Park, Xiqing District, Tianjin, China)-/ «Tiasmxin Camcynr Tenxom Texnonomxi Ko., JIra» (Ne 9 Beci Poap,
Mikpo-Enekrponikc Inpactpian Ilapk, Kciksinr [licrpikr, Tianmkin, Kurai); «Samsung Electronics Huizhou
Co., Ltd.» (516229, Chenjiang Town, Huizhou City, Guandong, China) / «Camcynr Enaexrponikc Xyizxoy»
(516229, Yenmxkianr ToyH, Xyisxoy Citi, ['yannonr, Kuraii); «Samsung India Electronics Private Limited» (B-
1, Sector 81 Phase II Noida 201 305 Uttar Pradesh India) / «Camcynr Inais Enexrponike IlpiBaT JlimiTea» (b-1,
CeKTop 81 ®asze Il Hoina 201 305 KOtrap [panews Iunis), «Jiaxing Yongrui Electronics Technology Co., Ltd.»
(No. 777 Yazhong Road, Nanhu District, Jiaxing City, Zhejiang Province, P.R. China) / «/lxuakcnn Enrpyn
Eaexrponike Texnononxi Ko., JIta.» (No. 777 Sbhxour Poan, Hanxy Mictpikt, [ixiakcin Citi, kesur [Tposini,
Kurait); «Xi’an Wingtech Electronics Technology Co., Ltd.» (10F Zhongqing Mansion, No.42 Gaoxin Sixth
Road, High-Tech Park, Xi’an City, Shanxi Province, P.R. China) / «Kcisin Binrreu Esnexrponike Texnosomxi
Ko., JIta.» (100 Xonrkeuur Maunuin, No.42 Taokcin Cukc Poan, Xaii-Teu Ilapk, Kcisn Ciri, Illankci IIposinu,
Kuraif); «Wingtech Mobile Communications Co., Ltd. Shenzhen Branch» (Floor Ist-3rd, West Huajia
Building, East Luofang flyover, Luohu District, Shenzhen, Guangdong Province, P.R. China) / «Binrreu Mobaiin
Komynikeiimuc Ko., JIta. llennxens Bpenu» (Oiop 1st-3rd, Bect Xyamxia Binainr, Ict Jlyodanr ¢naysep,
Jlyoxy Jictpikt, Lllenmxens, I'yanrnonr Ipoinu, Kurait) ; «Wingtech Mobile Communications Co., Ltd.»
(No. 777 Yazhong Road, Nanhu District, Jiaxing City, Zhejiang Province, P.R. China / Kurait) / «Binrreu
Mob6aiin Komynikeiimn Ko., JIta.» (No. 777 Sbkour Poan, Hauxy Hictpikr, xiakcun Ciri, Xeaur ITposini,
Kuraii); «Shanghai Wingtech Electronics Technology Co., Ltd.» (4F-6F, Building No. 4, Juxin Information
Technology Park, No. 188 Pingfu Road, Xuhui District, Shanghai, P.R. China) / «Illanrxaii Binrreu
Enextponike Texuosomxki Ko., JIta» (40-6@, Binaiur No. 4, Jhkykcin Inpopmemn Texnonomxki IMapk, No. 188
[linrgy Poan, Keyxbto Hdictpikr, Illanrxait, Kurait).

Homep napmii abo cepiiinuii Homep. NPOAYKIisi BATOTOBJIAETbCSI CePiiiHo.

(ioenmucpixayis padioobnaouanus, sxa dae 3mo2y 3abe3nedumu 1020 NPOCMEdICYBARICMb, MOJICe BKNIOYAMU KONbOpose YimiKe
306padicents y pasi nompebu ons idenmugpikayii 3asHaveHozo padioobnadHanHs)

5. O6’exr nexnapauii Bianosimae Bumoram «TexHiuHOro peraamenTy paaioo0/agHAHHS», 3aTBEPIKEHOr0
nocranosoio KaGinera MinictpiB Ykpainu Big 24.05.2017p. Ne 355.

6. CtanaapTv 3 mnepesiky HaliOHAJbHHX CTAHAApTiB, IO Oy/JM 3aCTOCOBAHi, Ta iHLII CTAHAAPTH i TEXHI4Hi
crietudikauii, OJ0 AKUX AeKIapyeThCs BiANOBIAHICTD:




3 be3nexu (nynkm 6 mexHiuHO20 pe2namenmy):

JCTY EN 60950-1:2015 (EN 60950-1:2006 A11:2009 A1:2010 A12:2011 AC:2011 A2:2013, IDT)
JCTY EN 50360:2007 (EN 50360:2001, IDT)

JACTY EN 62311:2014 (EN 62311:2008, IDT);

JACTY EN 50566:2015 (EN 50566:2013; AC:2014, IDT);

EN 50663:2017,

3 eekmpomazHimnoi cymicnocmi (nynkm 6 mexniuHo2o peanamenmy):

JACTY EN 301 489-1:2014 (EN 301 489-1 V1.9.2, IDT);

JACTY ETSI EN 301 489-3:2009 (ETSI EN 301 489-3:2002, IDT);

JCTY ETSI EN 301 489-17:2008 (ETSI EN 301 489-17:2002, IDT);

JACTY ETSI EN 301 489-19:2008 (ETSI EN 301 489-19:2002, IDT);

JCTY EN 55024:2017 (EN 55024:2010; EN 55024:2010/A1:2015, IDT);

JCTY EN 55032:2017 (EN 55032:2015, IDT);

JCTY EN IEC 61000-3-2:2019 (EN IEC 61000-3-2:2019, IDT; IEC 61000-3-2:2018, IDT);
JCTY EN 61000-3-3:2017 (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT),

Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11);

JACTY EN 55035:2019 (EN 55035:2017, IDT; CISPR 35:2016, MOD);

ehexmuene uxopucmanis padiouacmomnozo pecypey (RyHKm 7 mexHiuHo20 peziamenmy):
JACTY ETSI EN 301 511:2016 (ETSI EN 301 511:2015, IDT);

JCTY ETSI EN 300 328:2017 (ETSI EN 300 328:2016, IDT);

ACTY ETSI EN 300 330:2018 (ETSI EN 300 330:2017, 1DT);

JACTY ETSI EN 301 893:2017 (ETSI EN 301 893:2017, IDT);

JCTY ETSI EN 301 908-1:2018 (ETSI EN 301 908-1:2016, IDT);

JCTY ETSI EN 301 908-2:2017 (ETSI EN 301 908-2:2017, IDT);

JCTY ETSI EN 301 908-13:2018 (ETSI EN 301 908-13:2017, IDT);

JACTY ETSI EN 300 440:2018 (ETSI EN 300 440:2018, IDT);

ETSI EN 302 502 V2.1.1 (2017-03);

JCTY ETSI EN 303 413:2018 (ETSI EN 303 413:2017, IDT);

Draft ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03).

(i3 3a3navennam idenmugpixayiiinozo Homepa, eepcii ma damu UOAHHS)

7. lpu3HaueHuii opraH 3 ouiHku BianosinHocTi OOB «Opzan cepmudbixauii «Llenmp cepmugpixayii mamepianie
ma eupooie» (Ne UA.TR.032)

(HatimeHygaHHs, i0eHmug)ikayitinuil Homep 32I0H0 3 peECmMPOM NPUSHAYEHUX OP2aHiB)

BukoHaB po6oTH 3 oyinku éionosionocmi 3a npouedypoio excnepmusu muny (Modyav B)
(onuc gukonanux Hum Oiii)

Ta BuaaB ceprudikart ekcneprusu tuiy Ne UA.032.CT.0092-20 Bin 11 Gepe3ns 2020 p.
(v pa3zi 3anyyeHHs NPUHAYEHO20 OP2aHy 3 OYIHKU 8IONOGIOHOCTI).

8. Honarkosa iHdopmauis:
[Iporpamua Bepcis M215F.001.

[lignucano Bix iMeHi Ta 3a gopydeHHsM Big 03.08.2015 p. «Samsung Electronics Co., Ltd.» (129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea/ Pecny6nika Kopes), ynoBHOBakeHUM
npenctaBHUKoM B YkpaiHi TOB «Camcynr Enekrponike Ykpaina Komnani»

m. KuiB, Ykpaina 11 Oepe3nst 2020 p.

(Micye ma 0oama guoayi)

Yoit Caur Hlik

"ol %idnuc) (npizeuiye, im’s ma no bamokoai)




